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投资者关

系活动类

别 

□特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

其他 （电话会议） 

参与单位

名称及人

员姓名 

2021 年 1 月 28 日 

华泰柏瑞、华安基金、睿远基金、财通资管、禾其投资、同犇投资、

望正资产、新华资产、鑫元基金、上银基金、嘉实基金、中加基金、

太保资产、毕盛投资、润晖投资、歌斐资产、中银基金、西部利得

基金、民生通惠、浦银安盛、三井住友、中信保诚基、中海基金等，

以及个人投资者张洪希、何小辉等。 

以上排名不分先后。 

时间 2021 年 1 月 28 日 

地点 2021 年 1 月 28 日 深圳市南山区特发信息港 A 栋南 2楼 电话会议 

上市公司

接待人员

姓名 

董事会秘书：杨明辉 

证券事务代表：卢信 

投资者关

系活动主

要内容介

绍 

信维的使命：致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值

得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值。 

信维的愿景：全球领先的一站式泛射频解决方案提供商。 

第一部分：介绍公司 2020 年年度经营情况 

2020 年，公司收入保持着稳步向上的增长，特别是无线充电、

5G天线业务有比较快速的增长。2020 年，公司归母净利润区间

9.7-10.7 亿元，其中股权激励摊销费用 1.85 亿元，如果把这些因



素回算回去，净利润端还是有不错的增长。 

在 2020 年的收入端，全年收入规模也在稳步增长，生产经营保

持柔性、平稳、向好的发展势头。具体来看，在无线充电方面，公

司 2020 年的增长比年初规划更好，得到大客户的认可，预计 2021

年依然保持强势势头；在 5G天线方面，公司的增长也很迅速，目前

我们是安卓 5G机型的主力供应商；此外公司对连接器业务进行优化

调整，板对板和闪电头业务也在不断起量，对公司营收作出贡献。 

在 2020 年的经营中，公司毛利率也遇到了些挑战，从而利润端

受到一些影响。具体的原因我们在业绩预告也写的比较详细，包括

疫情、人民币升值、股权激励摊销等多方面的因素。目前，公司也

抓各个事业部及子公司的运营管理，并加大产品的材料和零部件的

自制力度，逐步提升毛利率。 

 

第二部分：公司始终坚持加大研发投入，致力于打造一家技术驱动

型的企业。 

公司一直以来非常重视研发投入，致力于打造一家技术驱动型

企业，2019 年整体研发投入占营收的比重为 8.9%，2020 年预计超

过 9%。这几年，我们一直不断加大研发投入，不断往上游基础材料、

元件方面做延伸。过去，我们也一直强调信维致力于打造一家技术

驱动型企业，想要做中国式村田。刚开始，很多人可能觉得我们只

是喊喊口号；现在，有些朋友已经看到信维的决心，公司一直在坚

持研发的投入，这里也需要大家给信维一点耐心。 

信维为什么一直始终打造坚持一家技术驱动型企业？经过了过

去十年的快速发展，中国诞生了一批优秀的消费电子零部件企业。

发展至今天，我们这些企业都在做新的战略选择，有些企业开始往

下游延伸做 FATP，做 FATP 的话收入规模可以很快做大。而信维选

择了一条向上游材料延伸的路，不断加大研发投入，通过对基础材

料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，强

化技术壁垒，提升产品线的竞争力。在消费电子行业，从零组件模



组，这么坚决地往上游材料延伸，信维是为数不多的企业。做技术，

我们直面的竞争对手，更多的是海外企业。只要我们坚持不断的投

入，一个一个地攻克技术难关，我们可以做到更好，当然这会是一

个漫长的过程。例如，在高分子聚合物材料领域，公司已形成“LCP

材料-->LCP 天线-->LCP 模组”一站式解决方案能力，搭建了 LCP 生

产线，具备量产能力，公司加大 LCP 业务开拓，LCP 材料的各项品

质持续提升；在磁性材料领域，公司纳米晶、3D铁氧体性能优异，

已大量应用于出货给国内外大客户的无线充电产品中，硬磁材料也

得到了大客户的认可，未来，公司将继续加大对各种磁性材料的研

发投入，进一步提升产品竞争力；在 UWB 领域，公司 UWB 天线与模

组技术水平行业领先，目前正在多个领域和国内外多家一线厂商联

合开发 UWB 应用。信维新拓展的这些新领域，都有非常大的市场空

间，要想这个领域分食蛋糕，就要求我们必须把技术做到极致。 

整体来看，公司各项业务有序开展，经营规模持续扩大；公司

不断加大对基础材料、基础技术的研究，逐步拓宽技术护城河，提

升了产品线的竞争力，为更长远的发展奠定基础。  

信维有什么样的研发布局？公司的技术研究模式有多种，一种

是内部开发，依托我们的中央研究院；一种是技术整合，例如收购

绵阳北斗加强我们的磁性材料技术，收购艾利门特获取粉末冶金能

力。还有一种是产学合作，我们与世界上在天线射频领域优秀的院

校保持紧密的合作。 

目前，公司已设立 6 处前沿研发中心，地点分布于中国深圳、

中国常州、美国圣地亚哥、日本新横滨、韩国水原、瑞典斯德哥尔

摩，不断加强公司在射频基础技术、基础材料的研究。特别是公司

在日本新增的高分子和陶瓷材料研究院，将助力我们在 LCP 和元件

领域实现拓展，此外今年计划在京都继续设立研究院，加强感性材

料、高分子材料等的研究，进一步巩固公司在射频材料领域的优势。 

目前，公司在基础材料、基础技术的投入取得了一定的成效。

国内、外大客户对公司的材料认可度非常高，将部分产品的前期需



求发给公司，公司根据客户的需求进行材料的设计与选择。公司凭

借在基础材料、基础技术的投入，能够更前瞻、更深度地参与大客

户的新产品项目，将助力公司业务的拓展。 

 

第三部分：问答环节 

问题：公司 LCP 业务的进展情况？ 

公司在 LCP 这个领域也沉淀了多年，已具备了从材料到工艺到

LCP 模组的全面能力，能够为客户提供从材料到工艺到 LCP 模组的

一站式解决方案。公司能够提供更多规格、更高精度、更容易调节

性能、更高品质、更低成本的 LCP 产品。信维努力把这项业务做好，

目前还处于起步阶段，LCP 的市场空间也非常广阔。 

目前，公司已经与十几家客户在做项目配合，包括国外客户、

国内客户，其中部分客户已经实现了批量出货。为了应对客户的需

求，公司搭建一条中规模的 LCP 生产线，该产线是含括 LCP 前道工

艺和后道工艺的，并已与部分客户做了相关项目的前期接洽，预计

今年业务规模会逐步扩大。 

 

问题：LDS 天线在物联网的应用情况？ 

LDS 天线过去在高端手机中应用比较多，近年来 LDS 技术日趋

成熟，应用越来越广泛，一方面在物联网中大量应用，另一方面在

手机中还普及到更多中低端机型，此外在手表和耳机等其他精密电

子产品中也会应用，正因为下游需求拓展了领域，所以 LDS 天线的

应用场景依然广阔。 

公司的 LDS 天线处于全球领先水平，目前已全面出货给主流手

机厂商，同时公司在平板、笔记本电脑领域也拓展了“天线+RF 

Cable+射频连接器”一整套解决方案，其供应份额和价值量均有提

升，公司也配合客户的需求继续做了相应的扩产。 

 

问题：公司费用的管控规划如何？ 

公司通过搭建大客户平台，为客户提供一站式泛射频解决方案，



主要在以下几个模块进行费用管控，①管理费用：随着公司全球化

布局，公司由早期仅在深圳和北京设立工厂到现在在常州、越南等

多地设立研发生产基地，管理费用增长比较快，因此这也是我们未

来重点管控的部分；②财务费用：公司通过对内实施预算管控继续

完善和优化公司的财务费用管控；③销售费用：公司一直坚持大客

户平台，销售费用一直控制得不错；④研发投入：公司所处的射频

通信行业，从 2G逐步发展到 3G、4G、5G，未来再到 6G，具有不断

高频化的发展趋势。高频化意味着对射频材料的要求越来越高，这

就要求我们要更加注重射频材料的能力建设，公司以每年研发投入

占营业收入比例超 8%的目标，不断提高研发投入，在 5G天线、LCP、

滤波器、UWB 天线等新业务领域，做好技术储备和专利布局，希望

能够在产品上提升技术壁垒。 

 

问题：公司无线充电业务进展如何？公司的优势体现在哪里？无线

充电发射端业务进展情况如何？ 

公司很早就开始布局无线充电业务领域，能够提供从材料到工

艺到产品垂直一体化的解决方案。我们的优势在于垂直一体化，在

于无线充电材料，无论是纳米晶材料还是铁氧体材料，我们都建立

了充分的优势。公司无线充电的客户也覆盖了全球前几大手机厂商、

全球知名汽车厂商，正在积极拓展全球智能家居厂商的客户。我们

在无线充电上面的突破，有以下几点： 

第一，公司无线充电在客户端的供应份额持续提升。凭借着公

司的努力，我们在客户手机接收端产品的供应份额较以往实现了进

一步提升。 

第二，公司无线充电从手机接收端拓展到发射端。发射端的市

场空间很大，厂商陆续推出无线充电器，我们也将无线充电从接收

端拓展到发射端，并已经实现了批量出货。目前，公司在向国内客

户批量出货发射端产品的同时，也在积极配合国际大客户的产品开

发，目前进展顺利，未来将会覆盖更多的客户。 



第三，公司无线充电的应用领域从手机端拓展到无线耳机等其

他产品。智能手机只是无线充电的一个应用领域，公司已经在无线

耳机、手表等 IOT 产品应用领域上取得了突破，未来将向更广泛的

领域拓展。 

在无线充电领域，公司建立的优势明显，凭借自身的材料、工

艺等优势，公司有能力保持行业领先地位，无线充电业务处于快速

增长通道。 

 

问题：公司毫米波天线的进展？ 

公司已开发包括陶瓷、AIP 等多种毫米波解决方案，已经与国

内外客户做了合作。目前毫米波通讯网络覆盖较少，该业务的大规

模拓展还需要一定时间。 

 

附件清单

（如有） 
 

日期 2021-01-28 

 


